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Aplikace pomoci rucniho aplikatoru

Rucni aplikator je cenové dostupny zplisob aplikace Hotfix kamend na podkladovy materidl.

Vyhoda: Poznamka:

+ Nizka pofizovaci cena. + P¥i pouziti ru¢niho aplikatoru je nutné peclivé
dodrzovat pokyny vyrobce (nastaveni teploty).

+ Doporucujeme si predem vyzkouset vhodnou dobu
aplikace - mize se lisit dle velikosti kamene a typu
podkladového materialu.

Postup aplikace:

jnd

1 Zvolte adaptér odpovidajici velikosti kamene a 2 Zahrejte aplikator na pozadovanou teplotu.
nasadte jej na aplikator.

3 Polozte latku na vhodnou podlozku (sklo,
keramika, kov) a pritlacte na kdmen.



Aplikace pomoci zehlicky

Vyhoda:

+ Hotfix Satonové rize Ize aplikovat i obycejnou
Zehlickou - nejlépe bez parnich otvor.

Nevyhoda:

X Aplikace zehlickou nemusi vzdy pfinést nejlepsi
vysledky. Pro dosazeni rovhomeérné kvality
aplikace se doporucuje pouzit termolis.

Upozornéni:

+ Regulace tlaku a teploty neni presna.

+ Presnost regulace tlaku zavisi na individualnim

citu a odhadu osoby, ktera aplikaci provadi.

Zkontrolujte, zda nema zehlicka ve spodni plose
parni otvory (kapky vody a para mohou aplikaci
negativné ovlivnit nebo ji znemoznit).

+ Aplikaci provadéjte na pevné, rovné a hladké

podlozce.
PO Stup aphkace: Symboly podle DIN EN 1S0 3758: °
° teplota zehlici plochy 110:C (230);)
: ee teplota zehlici plochy 1 50°C (300°F)
: eee teplota zehlici plochy 200°C (390°F)
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1 Optimalni teplota Zehlici plochy je 150°C
(300°F).

2 Pod latku vlozte karton nebo plsténou podlozku.

3 Béhem aplikace zakryjte kameny teflonovou folii
/ pecicim papirem, aby se povrch Zehli¢ky nezaspinil
od vytékajiciho lepidla. Aplikace bez félie je také
mozn4, ale pouze s maximalni opatrnosti.

4 Zkontrolujte pfipevnéné kameny.



Mozneé problemy, jejich priciny a doporuceni

PROBLEM

Kamen/aplikace nedrzi na
podkladovém materidlu

Lepidlo vytéka kolem
kamene

PRICINA

1. Teplota aplikace je pfilis nizka

2. Doba aplikace je prilis kratka

3. Tlak je pfili§ nizky — mdze nastat
pfi aplikaci na silny material

4. Nerovnomérné rozlozZeni tepla na
vyhfivané plose

5. Nevhodna podlozka

6. Teplota aplikace je prilis vysoka

7. Doba aplikace je prilis dlouha

8. Tlak je pfilis vysoky

9. Podlozka je prilis tvrda

DOPORUCENI(

Zvyste teplotu min. 0 10 °C (20 °F).

Prodluzte dobu aplikace. U silného
nebo vicevrstvého materialu
aplikujte teplo z predni strany pres
kamen.

Zvyste tlak.

Zkontrolujte teplotu pomoci
teplomérné pasky nebo laserového
teploméru.

Otestujte riizné podlozky a vyberte
nejvhodnéjsi.

Snizte teplotu min. 0 20 °C (40 °F).

Zkratte dobu aplikace.

Snizte tlak.

Pouzijte mékci podlozku.






